Plasmanitrieren

Plasmanitrieren

Das Nitrieren ist ein thermochemisches Verfahren zum Anreichern der Randschicht
eines Werkstilicks oder Bauteils mit Stickstoff.

Diese Anlage ist eine der grof3ten beschaffbaren
Plasmanitrier-Anlagen.

Sie besteht aus 2 x 2 Doppelbdden-Haubendfen,
die jeweils mit einer Tonne Material bestuckt
werden konnen.
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Beim Plasmanitrieren diffundiert Stickstoff in die Werkstoffoberflache und bildet Nitride mit
den Legierungselementen. Dadurch entstehen extrem harte und verschleil3¢feste
Oberflachen.

Weitere Vorteile dieses Verfahrens sind der aul3erst geringe Verzug der Bauteile sowie die
korrosionsbestandige Oberflache.

Somit erfolgt dieses Verfahren zumeist am Schluss einer Prozesskette.

Der Gesamtprozess gliedert sich in die Schritte:

1. Erwarmen ?;500_3 i i ¢ §§__1 2
2. Oberflachenaktivierung im Plasma (Sputtern) g . s
3. Erwarmen auf Behandlungstemperatur w0y P 1
4. Nitrieren-/Nitrocarburieren 1/ \
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